MEXICO

Descripcion.

Buena facilidad de moldeo a temperatura baja ( 120 °C), y que no se cristaliza, evitando asi que pueda romperse
con la carga, ofrece muchas ventajas en sus aplicaciones y gran ahorro de tiempo y costo a la hora de
transformarlo.

Caracteristicas Aplicaciones

< Todo tipo de piezas del sector publicitario tales
como: Displays, Expositores, Sefiales, Impresion
digital y offset etc...

< Amplia gama de productos del Sector Salud
como: Aparatos especiales, Bandejas, cubiertas
de maquinaria, protesis etc...

< Ligeras.

< Alta trasparencia y brillo.

< Buena resistencia a la rotura

<% Excelentes caracteristicas termoplésticas.
< Compatibles con aplicaciones alimentarias.
< Optima resistencia quimica.

Datos Técnicos

Paso Especifico - Densidad ISO 118341 gfem? 1.27
Absorcién ds Humedad 150 62-4 . % 82
Contraccidn B 1SO 489 — 1,567

" Indice de Refraccién a 207 DIN 53491 St 1,567
Tensién Ductil ISQ 527-2/1B/50 MPa 45
Dilatacion por Tensién Ductil 1SO 527-2/1B/50 % 4
Resistencia & la Traccion IS0 527-2/1B/50 MPa 45
Alsrgamiento a la Rotura ISO 527-2/1B/S0 % 35
Resistencia a la Flexion IS0 178 MPa Ca.80
Modulo de Elasticidad ISO 527-2/1B/1 MPa 2020
Resistencia al Impacto Charpy®in Entalladura 1SO 179/1fU kJim? Sin Rotura
Rasistencis al Impacto Charpy Con Entalladura 1SO 1791/ kJim? Aprox. 0.7
1ZQD Con Entalladura ISQ 180/1A klim? Aprox. 0.6
Punto de Reblandecimiento Vicat IS0 306 °C 80
Conductividad Térmica ISO 52612 WimK 02
Cosficients de Dilatacion Lineal DIN 53752-A MMMK 0.05
Resictencia a la Deformacion Térmica { & 1,80Mpa y B 0,45Mpa ) 180 75-2 e A=63B=70
Temperatura de Deformacién Bajo Carga a 1.81 Né/mm? DIN 53461 ac 63
Resistencia Disléctrica IEC 60243-1 viMN &0

' Resistsncia Espacifica de Velumen IEC 60093 - 10(15)
Rasistancia Supserficial IEC 60093 mn




